
Wenn nicht anders angegeben:
Alle Bemassungen in Millimeter
Allgemeintoleranzen nach: DIN ISO 2768-1 f
Form und Lagetoleranzen nach:
DIN ISO 2768-2 H
Oberflächen nach DIN 1302
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*Freiraum für angrenzende Bauteile berücksichtigen
(note:free space for adjacent components)

Max. Einschraubtiefe = 8mm
(max. screw-in depth )

Modell / model Maß / dimension   
A 

UI-3861LE R2 14,8
UI-3881LE R2 15,1
UI-3131LE R2 14,3
UI-3271LE R2 15,2
UI-3591LE R2 15,1
UI-3041LE R2 15,1
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